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                                                   编号：2024-006 

投资者

关系活

动类别 

■特定对象调研         ■分析师会议 

□媒体采访             ■业绩说明会 

□新闻发布会           □路演活动 

■现场参观             ■电话会议 

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单

位名称 

Fountainbridge Advisor Limited、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、

北京裕润立达股权投资管理有限公司、财通证券股份有限公司、东

北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限

公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广东钜洲

投资有限责任公司、广发证券股份有限公司、广西赢舟管理咨询服

务有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国

联证券股份有限公司、国融基金管理有限公司、国泰君安证券股份

有限公司、国投证券股份有限公司、海通国际研究有限公司、海通

证券股份有限公司、杭州博衍私募基金管理合伙企业(有限合伙)、杭

州汇升投资管理有限公司、和谐健康保险股份有限公司、花旗環球

金融亞洲有限公司、华安证券股份有限公司、华创证券有限责任公

司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华能贵诚信

托有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、

华西证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、江海证券有限公

司、锦润博纳投资、开源证券股份有限公司、昆仑健康保险股份有

限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)、厦门

中略投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海德汇集团有

限公司、上海峰境私募基金、上海高鑫私募基金管理有限公司、上

海浦东发展银行股份有限公司无锡新区支行、上海泉汐投资管理有



限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海喜世润投资管理

有限公司、上海懿坤资产管理有限公司、上海证券有限责任公司、

深圳和泽资产管理有限公司、深圳宽源私募证券基金管理有限公司、

深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、

施羅德投資管理(香港)有限公司、太平基金管理有限公司、西部证券

股份有限公司、溪牛投资管理(北京)有限公司、先锋基金、兴业证券

股份有限公司、易方达基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、

银华基金管理股份有限公司、粵佛私募基金管理(武汉)有限公司、长

城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、长盛基金管理有限

公司、招商证券股份有限公司、昭华（三亚）私募基金管理有限公

司、浙江壁虎投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国

际金融股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、中国

银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股

份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、

中邮证券有限责任公司、高瓴资本 

公司接

待人员

姓名 
总经理周仁、董事会秘书龙文、财务负责人俞潇莹 

日期/时

间 
2024 年 8 月 29 日-9 月 3 日 地点 公司会议室、网络会议 

投资者

关系活

动主要

内容介

绍 

一、公司简介 

微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制

造商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉

积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进

微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游客户提供先

进薄膜设备、配套产品及服务。 

在半导体领域内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层

沉积（ALD）设备应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商，

也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之

一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度合作关系，相关产品涵



盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示（硅基 OLED 等）等诸

多细分应用领域，多项设备关键指标达到国际先进水平，能够满足

国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。 

在光伏领域内，公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光

伏电池生产的企业，已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军

者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。同时，公

司跟随下游厂商的量产节奏，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层

电池等新一代高效电池技术，引领光伏行业技术迭代。根据公开的

市场数据统计，公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和

市场占有率方面位居国内同类企业第一。 

二、主要交流问题及回复 

1、公司 2024 年上半年的经营情况以及半导体板块发展情况如

何？ 

2024 年上半年，公司营业收入实现了持续增长，达到 78,697.58

万元，同比增加 105.97%。半导体业务表现突出，持续放量，订单和

收入均实现了快速增长。2024 年上半年，半导体设备收入同比增长

了 812.94%，整体占比逐年提升。 

为进一步推动业务的持续增长并保持技术领先优势，公司坚定

半导体战略投入，持续加码研发投入，以推动技术创新和产品升级。

2024 年上半年，公司研发投入达到 22,944.25 万元，同比增加

134.05%。研发投入占营业收入比重达到 29.15%，超过行业平均水

平，其中 60%以上投向半导体领域。受公司规模扩大以及研发投入

增加，管理费用和研发费用上升等因素的影响，2024 年上半年公司

实现归属于上市公司股东的净利润为 4,284.72 万元，同比有所下滑。 

2、公司目前在手订单能否拆解一下，其中新增半导体在手订单

来源和增长情况如何？ 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 80.85 亿元（含 Demo 订

单），其中光伏在手订单 66.67 亿元，半导体在手订单 13.44 亿元，

产业化中心新兴应用领域在手订单 0.73 亿元。与去年同期相比，半



导体在手订单同比增加了 123.09%。 

目前，公司半导体领域内进入产业化验证阶段的 ALD 和 CVD

工艺种类不断增加，已开发工艺包括了 HKMG 技术、柱状电容器、

金属化薄膜沉积技术及高深宽比 3D DRAM、TSV 技术等。客户类

型涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等领域，其中超

过 75%的增量订单来自存储领域（新型存储、3D NAND 和 DRAM），

行业重要客户需求表现强劲，形成批量的重复订单合计已超过 7.5 亿

元。 

3、公司近期推出的半导体先进封装领域产品进展如何？ 

2.5D 和 3D 先进封装技术能满足电子器件更高性能和更小尺寸

的需求，特别是在人工智能、高性能算力、存算一体、后摩尔时代、

Chiplet 等芯片的先进封装中发挥重要作用。针对先进封装技术对低

温工艺的特定需求，公司推出一系列薄膜沉积设备产品和超低温薄

膜沉积工艺方案，能够在 50~200°C 的温度区间内实现高质量的薄膜

沉积，为先进封装技术的突破提供了强有力的支持。产品一经推出

即得到广泛关注，当前公司正积极推动该领域产品的市场导入，构

建产品先发优势。 

4、最新的会计政策变更对毛利率统计口径是否有影响？ 

因财政部会计司印发《企业会计准则应用指南汇编(2024)》明确

了保证类质保费用的列报规定，公司计提的保证类质保费用将计入

“主营业务成本”，不再计入“销售费用”，导致毛利率的计算口径

与历史数据出现差异。 

5、公司目前在半导体领域的新产品开发计划进展如何？是否有

明确的规划？ 

基于当前客户的关键工艺需求，公司已制定了一个详细的新产

品开发路线图。我们正积极推进新产品的研发工作，并计划在未来

两年内推出一系列创新产品。这些 ALD 和 CVD 设备将用于逻辑、

存储及化合物半导体等多个细分市场，为行业重要客户提供关键性

的技术工艺支撑。我们期待这些新产品能够进一步巩固我们在半导



体行业的领先地位。 

6、公司对未来下游光伏行业如何展望？ 

目前光伏行业短期出现了较大的波动，但新增装机容量和电池

片产量仍保持快速增长。PERC 产能面临淘汰和技术改造，TOPCon

成为行业主流技术路线，占比持续提高。同时，XBC 和钙钛矿叠层

等新型电池技术也在不断推进产业化，多家厂商已经开始布局相关

产品。 

面对当前光伏行业的调整期，公司一方面严格控制经营风险，

加强回款周期管理，确保项目的顺利交付和验收，保障公司资金的

充足性。另一方面，公司持续推进现有技术升级和新兴技术的产业

化，为客户提供 PERC 产线改造服务、TOPCon 设备技术升级及 XBC

和钙钛矿叠层等新型电池技术设备，满足战略客户对先进产能的需

求，积极争取订单。 

7、公司在光伏和半导体以外的新兴应用领域内取得了哪些成

果？这些进展对于公司未来发展有哪些影响？ 

公司在光伏和半导体领域之外的新兴应用领域已经取得了显著

的进展，并开始逐步显现成果。在光学、柔性电子、车规级芯片等几

个市场潜力巨大的薄膜沉积技术应用领域已经获得了客户订单。虽

然目前这些领域的订单量相对较小，但随着技术的不断进步和市场

需求的增长，这些领域的薄膜沉积技术应用前景非常广阔。 

这些新兴领域的突破不仅证明了公司薄膜沉积技术的创新应用

能力和市场适应性，而且为公司未来的多元化发展埋下了种子。随

着这些前沿技术在各自领域的进一步商业化和规模化，预计将为公

司带来新的增长点，增强公司的市场竞争力，并推动公司业务的持

续增长和扩张。 

风险 

提示 

1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作

公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资

者注意投资风险。 

2、电话会议参会名单由会议组织方提供。 

 


